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� 연구�목적� �

차세대 AI반도체인 PIM 인공지능반도체의 발전 방향, 개발 현황, 성장가능성 분석을 통한 

전략 제언

어떻게 발전해 나갈 것인가? → AI반도체 측면에서의 발전 방향 
누가 관심을 두고 있는가? → 주요 제품 및 R&D 현황
성장가능성이 있는가? → 시장 전망
무엇을 해야 하는가? → 전략 제언

� 주요�내용

PIM 인공지능반도체 발전 방향 

AI반도체는 연산기 자체 발전과 메모리와 연산기의 연계 발전을 통해 진화 

메모리와 연산기를 융합하는 방식에 집중하는 PIM 인공지능반도체는 NM-PIM(PIM 

1세대), IM-PIM(PIM 2세대), 뉴로모픽형 PIM(PIM 3세대)으로 발전 전망

※ NM-PIM은�단일�칩에�메모리와�로직�다이가�구분되는�형태(NM-PIMⅰ)와,�단일�다이에�메모리와�로직이�집적되는�

형태(NM-PIMⅱ)로�구분

주요 제품 및 R&D 현황

PIM 인공지능반도체는 NM-PIM 유형을 중심으로 출시되고 있으며, 시스템반도체 기업, 

메모리반도체 기업, 빅테크, 스타트업 등 다양한 기업들이 PIM 인공지능반도체 제품 

출시

※ AI�가속기�업체는�HBM을�바로�삽입할�수�있는� ‘NM-PIM�ⅰ’을�주로�개발하는�한편,�메모리�업체는� ‘NM-PIM�ⅰ’�

뿐만�아니라� ‘NM-PIM�ⅱ’도�개발

NM-PIM ⅰ 단계에서는 HBM의 주요 수요처가 AI 가속기 업체이지만, NM-PIM ⅱ 단

계에서는 메모리 업체가 개발한 제품의 단독 AI 프로세싱 성능이 높아질수록 향후, AI 

가속기 업체에 대한 의존도가 줄어들기 시작할 것으로 보임

PIM 인공지능반도체 시장전망

PIM 인공지능반도체 시장전망은 ① 목표시장설정 ② 시장범위선정 ③ 시장전망 및 

경쟁현황 분석 ④ 시장추정의 4단계로 구분하여 진행
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※ 기존�PIM�인공지능반도체�시장전망과�달리,�시장범위를�한층�더�세분화하고�PIM�인공지능반도체�시장�규모�증가에�

대한�임의성을�최소화함으로써�시장�전망의�정확도를�높임

� � � 그림� � � � � � 데이터센터용� PIM�인공지능반도체�시장�전망�프로세스� �

*�출처:�저자�작성

전 세계 데이터센터용 PIM 인공지능반도체 시장은 2022년~2027년 사이 연평균 

28.1% 성장하여 2027년에는 약 340억 달러 규모를 형성할 전망

PIM 인공지능반도체가 전체 AI 반도체 시장에서 차지하는 비중은 2022년 약 22.3%에서 

2027년 약 28.4%로 증가하여, 약 1/3 규모를 차지할 전망

※ Gartner와� Omdia의� AI반도체�시장�데이터를�참고하여�저자�산출

� 결론�및�시사점

국내 기업의 NM-PIM ⅱ 단계 PIM 인공지능반도체의 조기 상용화 방안 마련

NM-PIM ⅱ 단계 개발 프로세스 단축 지원

※ AI모델�호환성을�지원하는� SW�플랫폼�구축,� IP� 블록�표준화�작업�및� DB� 구축�등

NM-PIM ⅱ 단계에 대한 실증 기회 제공

※ MPW�지원�대상�범위�확대,�대기업�공조�강화,�공신력�있는�인증�부여�등



www.etri.re.kr� 3

학연 중심의 R&D 진행 중인 IM-PIM(PIM 2세대)은 벤처기업 지원 및 육성을 통해, 

차세대 PIM 제품 개발 및 조기 상용화

IM-PIM 인공지능반도체 R&D 결과물이 차세대제품 수요 대응으로 연결될 수 있는 발판 마련 

정부 지원 대상 벤처기업의 다양성 확대
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